
会议
简介

由澳门大学、复旦大学、电子科技大学联合

主办的华人芯片设计技术研讨会（ICAC）致力于

为中国集成电路设计的学术界和产业界同仁建立

一个顶尖的技术交流平台，营造开放的技术讨论

氛围，促进可能的合作，激发新的想法和方向，

集思广益，共同提高。因此，会议特别邀请过去

两年中发表了 ISSCC 或 JSSC 的中国顶尖 IC 设计学者 / 工程师做学术报告，获

得了广大的 IC 领域的同行们积极参加研讨会。

第二届华人芯片设计技术研讨会（ICAC 2020）已于 6 月 8 日至 12 日的每

日下午线上举办，为期四天。超过 30 位相关领域的顶尖华人专家学者发表最近研

究。直播吸引过万名来自世界各地的集成电路领域的教授、学生、工程师及业界

代表参与，其中超过三分之一来自企业和研究院所，当中更有数 10 位参会者来自

投资机构。

此外，今年 ISSCC 中国区的官方推介会也和 ICAC 一起举办，安排在第一

天下午，由十位 ISSCC 国际技术委员会的中国区成员分别介绍了集成电路十个子

领域的最新发展趋势，以及一场 ISSCC 论文写作指导。
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技术研讨会

举办
形式

本次会议采用全线上的方式，开启了腾

讯会议，腾讯直播以及哔哩哔哩直播相结合

的方式，共有约 3000 人报名听会，同

时哔哩哔哩直播最高峰值过 1.6 万。
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